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Настояишй стандарт распростраігяетси на платы полосковых 
линий передачи, применяемые п радноэлектрошіой аппаратуре п 
аппаратуре связи. Стандарт устанавливает основные нормы, тре- 
Поваішя и рекомендации по конструировамшо ію..'іоскопых плат 
СВЧ-диапазоиа. 

Стандарт не распространяется на многослойные н гибкие пе- 
чатные платы. 

Полосковые платы, скоиструированные в соответствии с нас- 
тоящим стандартом и изготовленные по ОСТ4 ГО.054.008, должны 
с(Х)тветствовать требованиям ^СТ1Т0.71 0.000 . ( 


1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУИРОВАНИЮ 


1.1. Общие требования 

Для разработки конструкшпі полосковой платы необхо- 
димы следующие исходшле данные: 

— схема .электрическая; 

• • физико-технические лпшіые материалов для осіюпаннн по- 
лосковых плат: 

-- размеры рисунка платы (иіирипа, длина и толщина иолоо- 
КОВ 0 П 1 проводника) ; 

— величина за.зоров для электрически связанных іюлосковы.х 
проводников; 

— точность вьшолиения размеров полосковых проводников и 
зазоров между ними; 


Издание ифнциадьнос 


воспрещена 
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— рекомендуемое взаимное расположение полосковых про 
водппкон; 

— Ш 1 Д зазсмлсніюи пластины в случае частичной металлиза 
цші зазсмлсішой ионерхііостп основаші.ч; 

— |)асгіоложеііпе контактных плоцадок; 

— данные по навесным элементам (типы, режимы эксплуата 
цин и т. п.); 

-- необходимые конструктивные и технические требования, пе 
речнеленпые в техническом задании разработчика схемы. 

1.2. Порядок проектирования 

Рекомендуется следующий порядок проектирования: 

— выбор материала для основания полосковой платы и про- 
водящих полосковых проводников; 

— разработка конструкции полосктвой платы; 

— оформление конструкторской дскументашш; 

— изготовление экспериментальных образцов; 

— контроль п испытание образцов; 

-- корректировка конструкторской документации. 

1.3. Рекомендации при конструировании 

1.3.1. Для оснований плат применяют і диэлектрические ма 
терпалы, приведенные в табл. \^СЗ^ 

1.3.2. Основные характсри7:тіпоіуматёриаД0и приведены в спра- 
вочном прі і лш і аіішг Т: 

1.3.3. Вновь разрабатываемые'‘матерналы вводятся в табл. I 
в установленном порядке. 

1.3.4. Для полосковых проводниксв, контактных площадок и 
заземленных пластин рекомендуются следующие материалы: 

— фольга медная электролитическая ГОСТ 14958—69; 

— фольга медная электролитическая с односторонним адгв* 
зионіи.ім покрытием ТУ 48-2-2'72; 

— фольга медная марки МІ (0,015X150 мм) ГОСТ 5638 — 75; 

— серебро марки Ср 999,9 І'ОСТ 6836 — 72; 


1.3.5. Основные характеристики токопроводящих матерпалті 
приведены в табл. 2. 

1.3.6. Линейные размеры полосковых плат для материалов I 
н 2 групп приведены в табл. 3 (черт. 1, вариант 1 ) . 

1.3.7. В технически обоснованных случаях допускается приме- 
нять полосковые платы формы, отличной от прямоугольной, с раз* 
.мерами в пределах линейных размеров, указанных в табл. 3. 


* Применение каждого из указанных диэ.чсктрических материалов подлежит 
согласованию с соответствующими службами отэасли. 


^уппа 


I Наимаковаиа 
матаріаіа 
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Табицв 1 

Пхкт, ост иля ТУ 



^ Соооинвр сев- 
рола марки САН 

Дладввтрик 

фольгировалжый 


ДиаліктриЕ 

фодьгированкий 

шет 


Длалакерик 

фольпромншй 

«ЛАН 


Ствкшеенс годят 
^одьглроіаимші 



СА-3»8« 


ШеГ-ЗФ; 

ПКГ-5Ф; 

ПНТ-ІОФ 


ФЛАН-2,8г 

♦ІАН-3,8; 

ФЛАН-5.,0? 

ФЛАН-7„і 


СФ-І-35; Г 
СФ-2Н-50 V 



ОСТА. 023, 000 


ТУ 6-05-1580-75 


ТУ 16.503.108-77 


ТУ 16-503.156-77 


ТУ І6-503.ІА8-80 


ГОСТ 10316-78 


ГОСТ 2І0С0-75 


ТУ 6-05-ІАІ6-77 


ТУ.ІІ-76 ТХ0.78І.00А ТУ 


ТУІІ-75 ТХ0.78І.002 ТУ 


ТУІІ-77 ТХО. 735.062 ТУ 


©Зам.І 
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Группа 

Наимеіоваіие 

материала 

Парка 

ГХТ, ОСТ или ТУ 


Подложка керамичвС' 
кая полированная 
(22ХС) 

— 

ШІ-76 дГО.757.027 ТУ 

3 

Поддонка керамичес> 
кая юди^ваняая 
(22ХС) 

— 

ТУИ-76 Б40. 737.000 ГУ 


Поддонка из керами- 
чесюго материала 
Полиюр 

Полйкор 

ТЛІ-76 ЩвО.781,000 ТУ 


Т.аодица2 


Ыаіераал 

провод- 

ника 

Ё в 

ё ё 
3 ё 

я с 
»• к я 
о ^ ч 

§■ ° 3 
5 8 « 

» 

ВБ 

ВБ 

О 

Я 

<о я 
ш к 

ё 3 . 

V о 

§ 9 

н ю 

О. о 

5 

Удельная 

проюди- 

ІЮСТЬ, 

Плотность, 

^І1І> X 10-5 

г 

м 

Н 

м 

1*1 

к 

1 

И* 

я 

і, 

9^ 

і г $ 

л в 

9 9 >1 

г? 

Падь 

1,0 

0,39 І/Г 

0,047 

\ПГ~ 

5,8' іо’ 

8,94 

18 

383,8 

381 

Серебро 

0,95 

0.37І6Г 

0,044 

\Пі~ 

6,1'Ю’ 

10,50 

21 

411,7 



Прииечашія: 1. Л- дайна аоднн, слі 

2. ТКЛР - іершчаский аиэ^ціак ляіеШюго раснираі 
1.3.8. Толщину ооноваий плат Л из материалов I и 2 групп рекон^ 
дусірся выбирать из ряде:І,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4^,0; 4,5; 5,0; 

х.5.9. Линейные роаіеры плат для материалов 3-Я группы пріівдвіы 
в табл. 4 (черт.1,вариам 2). 


©Зам л 
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Вариант У 


X Вариант 2 
Н5Я 






ѳ 


Черт. 1 


мм 


Таблица 3 


а 


1 

а 


Ряды 


Ряды 

1 

2 

1 

2 

12 

15 

24 

30 

48 

15 

24 

30 

48 

60 

— 

100 

120 

100 

200 

120 

240 

150 

300 

(150) 

300 

360 

50 

(50) 

100 

(60) 

(70) 

(80) 

150 

150 

150 

300 

200 

(250) 

180 

180 

360 

(200) 

300 

60 

60 

120 

(80) 

100 

180 

200 

200 

300 

(250) 

250 

250 

(350) 

(450) 

(90) 

(90) 

(180) 

(120) 

(1501 

(270) 

300 

300 

400 

(450) 


т ^іимсииые размеры полосковых плат, указ? 

вом ряду табл. 3, а также без скобок, являются предпочтительными. 
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Таблица 4 



а 

Ь 

75 

43 

2,0 

60 

АІ 


60* 

33* 


60 

2* 


48 

34 

0,5; 1.0; 1,5; 2,0 

30 

24 


24 

. 15 


15 

12 



* П новых разработка.х не применять. 

1.3.10. Толщина полоскового проводника, контактной пло- 

шалки іИ заземленной шіастаны аіе должна 'быть іменее 15 мкм ори 
работе на частотах от 300 МГ ц до 1 ГГц и імѳнее 12 мкм на час- 
ютах свыше I ГГ ц. / 

1.3.11. Платы из материалов 1‘ и 2 группы рекомендуется вы- 
бирать прямоугольной формы с соотношением сторон не более 3:1. 

1.3.12. В целях повышения стабильности геометрических раз- 
меров полосковой платы, а также повышения теплопроводности 
следует, но согласованию с разработчиком схемы, оставлять мак- 
симальную площадь металлизации, расположенную на достаточ- 
ном расстоянии от полосковых проводников платы. 

1.3.13. Рекомендуемое соотношение диаметра металлизиро- 
ванного отверстия к номинальной толщине платы 1:2. 

1.4. Основные нормы кснструирования 

1.4.1. Полосковый рисунок на плате располагать компактно, с 
учетом следующих требовадий (при отсутствии специальных ука- 
заний разработчика схемы): 

— для уменьшения потерь энергии длина полосковых провод- 
ников и количество изгибов должны быть минимальными; 

— во избежание паразитных связей расстояние а между бли- 
жайшими краями параллельных полосковых проводников, не свя- 
занных электрически по схеме (черт. 2), должны быть: 
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а) ДЛЯ платы симметричной линии не менее 4—6 толщин 
платы; 

б) ДЛЯ платы несимметричной линии не менее 2—3 толщин 
платы; 

— расстояние от края полоскового проводника, не связанного 
с земляным проводником по кромке платы, до края платы, отвер- 
стия, земляного проводника и участков сплошной металлизации не 
должно быть менее удвоенной толщины платы (см. черт. 2) за 
исключением зазоров (пп. 6, 7, 8 табл. 5) . 

1.4.2. Полосковые проводники должны располагаться парал- 
лельно сторонам платы или осям координат: допускается распо- 
ложение под углом (согласно ГОСТ 8908—58 2 ряд нормальных 
угловых размеров), отличающимся от 90°, н по дуге окружности. 



Черт. 2 


„..г, размеров рисунка полосковой платы и раз- 

меров на механическую обработку должна производиться от ба- 
координат). За базовые линии рекомендуется 
выбиррь две взаимно перпендикулярные линНи контура п^ты 
(левый нижнии угол платы) или линии элемента рисунка платы 




0СТ4 ГО.710.001 

Стр. 8 

Редакция 2—75 




1 


0СТ4 ГО.710.001 
























0СТ4 Г0710.00І 

Стр. 10 

Редакция 2—75 






0.010-0,030 


тактико-технических требований на плату или изделие в целом. 
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1.4.4. Ибги^ы ПОЛОСКОВЫХ проводников следует выполнять з 
соответствии с черт. 3,а. 

Размер Х\ задается разработчиком схемы. В технически обо- 
снованных случаях изгибы допускается выполнять, как показано 
на черт. 3, б. 

В отдельных, інеотаетственных участках ірисуніка аілаты, изги- 
бы (Могут вьпголн'ятьоя, (каік показано на черт. 3, в. 



1.4.5. Размеры платы іи рисунка платы устанаівліиваются в со- 
ответствии с та'бл. 5. 

/ 1.4.6. Предельные отклюнения размеров платы и рисунка пла- 

ты уставашіиваютоя в соответствии с табл. 6. 

1.4.7. Размеры поставляемых заготовок іплат должны соответ- 
ствовать техническим условияім иа диэлектрические материалы. 

1.4.8. Шероховатость іиоверхности заіготовок плат должна 

быть минимальной, но обеолечивающей требуемую величину адге- 
зии металла с диѳлѳктрикоім^и і^иведеіна ів табл. 7. (I 

1.4.9. Для материалов фолвгированного фтороплас- 

та-4 допускается ішерохоіватость неметаллизированных торцовых 
поверхностей — Кг80. 
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/і, І 2 — длина прямслшіейігого участка полоско- 
ього проводника 

Із, и, и, и — расстояние между параллельными 
полосковыми проводниками 

Черт. 4 


1.4.10. Диаметры металлизированных н неметаллизирошанных 
отверстий в плате следует выбирать из ряда: 0.6; 0,8; 1,0; ІуЗ; 1,5; 
1,8; 2,0; (2,4); (2,6); (3,0) и в соответствии іс рекомендуемой 
табл. 8. 


Примечания: 

1, Диаметры отверстий, указаіпгые без скобок, являются предпочтительны- 
ми. /7Т^^ 

2 . Для^м ат^риалов марок 6АМ; ПТ-3; ЛТ-5; ПТ-7; ПТ-10;^СТ-3. СТ-5, 

СТ-7; СТ-ІоѴтблщиной до 2 мм включительно, минимальный диаметр металли- 
зированного отверстия должен быть равен толщине платы. 
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Марки 


Размеры • 


сі: о 


I Минимальные значения предельны^ 

1. Габаритные размеры: ’-ктгатчгсг п ч 

— длина и ширина (без металли- 
зации торцов) 


толщина диэлектрических за- 
готовок до металлизации 


2, Ширина прямолинейного полос- 
кового проводника или зазора, 
мл< 

до 6,0 


СВ. 6,0 


3-. Ширина полоскового проволни- 
ка, контурные линии которого 
образованы дугами окружностей 

4 . Ширина земляного полоскозого 
проводника по контуру платы 


5. Длина прямолинейного участка 
полоскового проводника, рас- 
стояние между параллельными 
проводниками, ям. 
до 50 

от 50 до 150 
СВ. 150 


/±оЖ1 ^ 

±0,15 


6. Ширина зазора между полоскэвы-| 
ми проводниками и краем отвер-| 
стия, торцом платы 
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Размеры 


Марки 


7. Угловые размеры, определяющие 
направление полосковых про- 
водников 


Минимальные значения предельных 
По ГОСТ 8908-58 


8. Радиусы сопряжения полосковых 
проводников 

9. Внутренние диаметры полосковых 
проводников, расположенныч по 
дуге окружности 


10. Диаметры металлизированных и 

^ ^ монтажных отверстии 

11. Диаметры базовы.х отверстий 




12. Размеры пазов и фасонных от- 
верстиѵі (без металлизации) 

13, Расстояние между центрамк: 

— металлизированных отверстий 

— монтажных отверстий 

— крепежных отверстий 

— базовых отверстий 


14. Размеры, определяющие распо- 
ложение полоскового рисунка на 
плате; 

— относительно базовых от- 
верстий 

— относительно базовых линий 
и элементов 
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^ ^ ^Продолжение табл. 6 

Размеры 

Марки ' 

диі.чектриков ^ 5 

Примечание 

ч 

ЧІ 00 I ' 

н н ^ ^ Ф ’ ■ ^ 

с о (| и < 

т: § 1 5; 

, * т “г\ тк ' 

Іі ТіС<^""фсі.лЭ моом < 

.Мігнимальные значения предельных 

1 отклонений, мм 

15. Несовмешенис полосковых ри- 
сунков двусторонней платы от- 
носительно базовых линий или 
элементов 

■ 

±0,15 


16. Неперпендикулярность сторон н 
иеплоскостность поверхностей А 
н Б плат (черт. 1) 

, По ГОСТ 10356—63 

(не менее 9 степени точности) 


^3 


* Допускается минимальные значения предельных отклонений габаритных 
яо классу для материалов 1 и 2 групп; 

— ±0,] мм для симметричных линий из материалов I и 2 групп; 

— по классу Ха для материалов 3 группы. 


размеров (длина и ширина) плат выбирать: 








Вид поверхности 




Марки диэлектриков 




ііі 




тая металлизации 

Неметаллизированные то 
рцовые повсрхносп 
контура платы 


Поверхность 


ПІерохоизтос 

і'ь іюнорхноети, нс мснсс 

V ^ 

Я7.21 


•0,32 

0,32/ 


0.04/ 

V 


V 


К/-40 

1,25 

I 1,25/ 

1,25/ 

0,63 ! 

У 

V 

V 


К7.20 


[ 

К2І0 / 



V 




Неметаллиэироваиньге Металлизированные 

Номиналііная отверстігя отверстия 
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1.4.11. На платах, изготовленных іиз іматеіриала марки ФАФ'^" 
■л фочіьгироіванного фторіопласта-4, отверстия не [металлизируются. 

1.4.12. Металлизированные отверстия должны выполняться с 
конической зенковкой; 

для диаметров до 1 жж угол зенковки 90° 

*^зеп ^ отв “1“0.3 1 ... 

' ДЛЯ диаіметроБ от 1 до 3 лш уихіл зеіикювіки 70“ 

где <іэеи — даавдетір зенковки; 

^отв — ^ диаметр металлизированного отверстия. , 

1.4.13. Допуски іна обрз'ботку: 

-4-0,10 жж — для отверстий диаметроім до 0,8 жж; 

4-0,12 жж — для отверстий диаметром свыше 0,8 жж; 

\ ■ - 4-0,20 жж — для зеніковок всех днаіміетров металлизіиріован- 

нььх отверстий. 

І.4.М. Диаіметіры отверстий ів плате под заклепки выбирать 
в соответствии с ОСТ4 ГО. 812. 000. 

1.4.15, Диаметры отверстий в плате под крепежные детали вы- 
бирать в соответствии с ОСТ4 ГО.010.012. 

1.4.16. Минимальный диаметр ікюнтаіктной площадки рас- 
считывается по следующей формуле; 

Ь I >2. 

1.4.17. .Четаллизмроваиные отверстия всех -видов должны рас- 
полагаться в зоне контактной площадки. Неметаллизированные 
монтажные отверстии рекамеидуетоя раополагать я зоне іконтакт- 
ной -плоіцадки (іпри ее наличии). Допускается расположение неме- 
таллизироіванных монтажных отверстий вне ікоитактной ллоща.дки. 

Контактные площадки для навесных элементов должны пол- 
>5^' , иостью охватывать отвеірггия, Форма контаіктиых площадок пока- 

• зана на черт. 5. 



Рекомендуется Допускается 

Черт. 5 
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1.4. 1-8. Переход- ,П'.роводн;4іка к контактной площадке может 
быть плавным в зависимостп от требований ‘К коэффициенту сто- 
ячей волііы (К стУ)’ Допускается занижение контактной площад- 
ки с одной или двух сторон до 0,2 мм (см. черт. 5), 

V 1.4.19. Выводы полооковых проводніиков на тоірцы платы не 
должны располагаться на ра:стоянни более 500 мкм от «рая (тор- 
ца) платы. 

1.4.20. При установке платы в корпус полосковые проводники 
(кро.ме выводов) должны располагаться на расстоянии: 

— не 'Мѳнее 2 мм от «ргев платы для плат с маіксимальпыми 
размерами 60 мм; 

— ие (менее 3 мм от краев платы ідля «плат с імаксимальныіми^ 
размерами 150 мм; 

— іне менее 4 мм от краев платы для плат с максимальными 
размерами свыше 150 мм. 

1.4.21. Выводы и 'Контакты навесных элѳ.ментов (дискретных) 
следует подсоединять 'К,крьпаіктныім пліощадкам и допускается к- 
полбоковым проводникам^ При необходимости точной фиксации 
распо/южёния НЭ'ВѲШы’х элементов по отношению к полосковым 
проводникам и 'Контактным площадка.м рекомендуется выполнять 
их в соответствии с черт. 6. 

Контактные площадки лод низкочастотные выводы рекомен- 
дуется располагать по одной стороне или иа противоположных сто- 
роі>ах полосковой платы с шагоім, ікратным 1,25 мм. 





Черт. 6 


1.4.22. Минимальное ргсстожние от края платы до края от- 
верстия приведено в табл. 9; 
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Марка материала 

Расстояние от края платы до края 
отверстия, не менее 

Круглой формы 

Произвольной формы 

ПТ-3; ПТ-5; ПТ-7; ПТ-КЬ^/4 
СТ-3; СТ-5; СТ-7; СТЛО С/-/І 
СЛ-3.8Ф '' 

^^Ѵдвоенной толщины 
' платы 

Утроенной толщины 
. платы 

«АМ С/^М-Э ® 

5.0 

^ 6,0 

1 ' 


Л-ѵ- ЛІКі Л2Ц. АВК., АЧ Г 
СГ- А Л. АФ 
V НРП ^ /7АГ7" 

\ ФЛАИ 
/ СФ-2Н-50 

/О- СФ-1-35 ^ ^ 

^ .ЛіАФ-4 

Фторопласт-4 

фольгированный 

СТ32-1 
^ СТ38-1 
СТ50-1 



1.4.23. Допуски на расстояния между центрами (взаимосвя- 
занных отверстии іпод '.міноговывод'ные навесные элементы, специ- 
альные отверстия в плате и т. д. следует оговаривать особо. 

1.4.24. На 'платах из материалов 3 группы выводы полоско- 
вых проводников на торцы плат для выхода на разъемы рекомен- 
дуется располагать от края платы: 

— на расстоянии 7,5 мм и далее с 'Шагом 1,5 мм іна сторонах, 
раівных 75,30 и 15 мм; 

— на ірасстояінни 6,0 мм и далее с шагом 1,5 мм на сторонах, 
равных 48,24 и 12 мм. 

Для оснований с размерами сторон 30 и 24 лж и меоіее до- 
пускается расстояние от края основания: 

— на расстоянии 2,5 мм и далее с шагом 1,5 мм на сторона?С\ 
равных 30 н 15 мм; 
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— іна расстоянии 3,0 мм и 'Далее с шагом 1,5 мм па сторонах, 
равных 2А и 12 мм. 

1.4.25. Допускается выіполненіие сквозных и неоквозных пазов. 

1.4.26. При іметаллизациіи сквозных пазов и торцов платы ост- 
рые кромки по периметру сквозного паза >и платы должны быть 
притуплены радиусам до 0,5 мм или сняты фаокн до 0,5X45°. 

1.4.27. Минимальное іраісстояние імсжіду ікромками двух отвер- 
стий или пазов должно быть не менее: 

I мм — для отверстий п пазов диаметром или шириной до 
2 мм: 

4 мм — для отверстий и пазов диам'етром или шириной до 
5 мм: 

б мм — для отверстий и пазов диэметро-м или шириной свы- 
ше 5 мм. 

1.4.28. Максимально допустимое отношение длины паза к его 
ширине 10:1. 

1.4.29. Для плат с /металли.зироваінньвми торцами углы, обра- 
.'юванные при сопряжении торіцов, закруглить радиусом не ме- 
нее 3 мм. 

В техническій обоснованных случаях разрешается радиус ме- 
нее 3 мм. 

1.4.30. Обратная сторона платы, в зависимости от типа полос- 
ковой линии и конструкции узла, .может иметь юплошну]о метал- 
лизацию (ізазѳмлѳніную пластину), быть но.металлизировапніой, а 
также иметь рисунок платы, совмещенный с рисунком платы ня 
др'ушіі стороне. 

1.4.31. Для плат: 

крепящихся в корпусе пайкой, обратная сторона платы долж- 
на быть металлизирована полностью, за исключенном мест рас- 
положения на ней .элементов узла; 

крепящихся клеем, необходимость металлизации обратной 
стороны определяется требованиями узла. 

1.4.32. При попадании в зону заземленной пластины отвеір- 
стия, электрически с ней не свіязанного, следует сделать вырез 
«^освобождение» ;вокруг этого отверстия с расстояиие.м 1,0 — 1,5 м.ч 
до кромки или до зенімовіки отверстия. 

1.4.33. Расположение, размеры и конфигурацию крепежных и 
других конструктивных отверстий следует выбирать в зависгімостм 
от требований конструкции. 

\у 1.4.34. Расположение ^<рнтактныx площадок под установку на- 
весных элементов должно__обеспечнвать расстояние навесного эле- 
>іента от края платы іі от других 

І*4«34а. Дія контроля ажгвяа проводвжкоьнх 
«|иммтов вео()хадпю на своСкздннх неотах 
в оепра ■ у краев шатн дреду о мотреть 

наваа трах контактных площдок о равмраш 
оѵ 0,5 X 0(5 До 1,0 I 1,0 т на наорта^рпео- 
«нй матараале х от 3,0 і 3,0 до 5,0 х 5,0 ж 
П оргавлеоком матерівлв. 


ігавесных элементов ис_ менее. 

■ ѳГ “ 
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1.4.35. Для контроля режимов питания навесных .элементов 
должны быть предусмотрены контактные площадки. Допускается' 
использовать полосковые проводники, при условии, что качество 
поверхности их участков, контактирующих с измерительной аппа- 
ратурой, не изменится. 

1.4.36. В технически обоснованных случаях, по согласованию 
со службой главного технолога предприятия, допускается выпол- 
нение платы: 

— с уменьшенной величііио;^ ширины полосковых проводни- 
ков или зазоров; 

— с ужесточенными величинами предельных отклонений; 

— с увеличенными требованиями к шероховатости поверхно- 
сти; 

— применение заготовок плат с запрессованными в них изде- 
лиями из ферритовых материалов. 

1.4.37. В случае необходимости (по указанию технолога) сле- 
дует предусмотреть в чертеже технологические проводники шири- 
ной 0,3 — 0,6 мм, соединяющие отельные учаетш рисунка платы 
в электрически замкнутую цепь. 'Технологические проводники реко- 
мендуется располагать в паимеЕіее ответственных участках рисун- 
ка платы, по согласованию с разработчиком схемы. 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ 

ЧЕРТЕЖЕЙ 

2.1. Конструкторские чертежи на полосковую плату должны 
быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.417-:»6в',-^ 
ГОСТ 2.307—68 и настоящего стандарта. 

2.2. Чертеж должен иметь наименование «Плата» и децималь- 
ную характеристику ... 7.100 ... 

2.3. На чертеже двусторонней платы должны быть изображе- 
ны три проекции платы. Допускается дополііительная проекция, 
на которой проставляются только размеры иод механическую об- 
работку. 

На’ чертеже односторонней платы должны быть изображены 
две проекции платы. Допускается дополнительная проекция, на 
которой проставляются только размеры под механическую обра- 
ботку. 

2.4. Полосковые проводники на чертеже платы должны изоб- 
ражаться двумя контурными лш-иями со штриховкой под углом 
45°. 

2.5. На чертеже платы проставляются следующие 'номиналь- 
ные разімеры ^округляемые до ОД мм — для линейных разімероп 

и до 30' — для угловых): 
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— размеры под механическую обработку платы (габарцтные, 
толщина, размеры отверстий, пазов, расстояний между отверстия- 
ми и пазами) ; 

— толщина металлизации с допускаемым отклонением (для 
иефольгпрованных диэлектр чков) ; 

— размеры, определяющие взаимное расположение базовых 
линий, элементов рисунка платы н контура платы. (Способ бази- 
рования линий, элементов рисунка платы определяется типом по- 
лосковой линии передачи и ьоиструкцней узла); 

— радиусы изгибов полосковых проводников и координаты 
центров дуг окружностей, образующих контуры полосковых про- 
водников; координаты центров дуг окружностей следует простав- 
лять от базовых линий и элементов рисунка платы; 

— диаметры и координаты центров окружностей кольцевых 
проводников следует проставлять от базовых линий и элементов 
рисунка платы; 

— угловые размеры, определяющие угол наклона полосковых 
проводников относительно базовых линий рисунка платы; 

— ширина полосковых проводников н зазоров, подлежащая 
обязательному ішитролю у готовой платы. 

2.6. Размеры рисунка платы должны проставляться до кон- 
турных линий полосковых гроводішков или точек их пересечения, 
за исключением рисунка тіпа гибридных колец, где размеры за- 
даются до осевых линий полосковых проводников. 

2.7. Контуры линий технологических проводников следует 
изображать на чертеже пунктирными линиями. 

2.8. На плате маркируется: номер или позиционное обозначе- 
ние платы, а также дата изготовления и клеймо ОТК. 

2.9. Место расположения и размеры маркировки полосковой 
платы подлежат согласованию с разработчиком принципиальной 
электрической схемы. 

2.10. Маркировку наносить: 

— на платы, изготовленные из любых материалов (кроме ^ 
^ 4> А - Ф 1 ^ , фторопласт-4 фольгированный, ПВП ПФ Н) в нерабочей ^ 

зоне, свободной от металлизации; л 

— на платы, изготовленные из материалов марок ФАФ ' 4. 
фторопласт-4 фольгированный, ГІВП М т-' ПФП методом, использу- 
емым для получения рисунка платы (по ОСТ4 ГО.054.008). 

Примечание. Допускается .маркировку нан<}сить: 

— на платы несимметричных полосковых лишпі передачи на мегаллнэи- 
оованный участок, не влияющий на работу схемы в целом; 




— с помощью бирки по гост 2.314 — 68. 
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2«ІХ« Шфвяроаочшм іфвокв ѳледувт выбцшть и оОовначать ъ 

пмттгти в ОСТ4 ГО,(Ц4.002 * шшмяять ифяфтом <Э оо НО.010.007. 

ШмШо ОВ яановігь савсвалмо9 краокѳА оовредопом штшюв кжтроаера^ 

стішм штампа контролера. ' 

2.12. Толщина маркировки, выполняемой на пробельном уча- 
стке платы симметричной полосковой линии передачи, не должна 
превышать толщину металлизации. 

2.13. В технологических целях допускается гравировка н на- 
бивка цифр, букв, знаков на заготовках полосковых плат на 
технологическом поле платы, в соответствии с внутренними инст- 
рукциями завода-изготрвителя. 

2.14. В технические требования чертежа на плату рекомен- 
дуется воючать следующие указания: 

— «Плата должна соответствовать ѲСТ4 ГО^Ю.ООО»; ^ 

— «Плату изготовить ... (указать метод изготовления)»; 

— «Размеры платы и рисунка платы, указанные без предель- 
ных отклонений, выполнять с точностью...»; 

— «Допускаемое несовмещение рисунков двусторонней пла- 
ты на обеих ее сторонах относительно базовых линий или элемен- 
тов...»; 

— «Острые кромки платы перед металлизацией притупить... 
(указать размер радиуса или фаски)»; 

— «Участки платы, обозначенные . , а также отверс- 

тия... (указать какие) выполнять без металлизации»; 

— «Покрытие... (указать материал II толщину)»; 

— «Маркировочные краски выбирать и обозначать в соответ- 
ствии с «ОСТ'! ГО. 020.4)01 , и выполнять шрифтом-^ 3 по 

но.штъ. 


Примечание. К плате могут предъявляться и другие необходимые те.хни* 
ческие требования, которые должны быть указаны в чертеже. 


2.15. Примеры оформления чертежей при «Ускоренной разра- 
ботке и компоновке чертежей» полосковых плат приведены в ре- ^ 
О) комендуемом приложении .2^ (примеры 1,. 3, 5). 

^ Примеры оформления чертежей плат на материалах марки 

ФЛАН; СА-3.8Ф; Ф АФ »4; фторопласт-4 фольгированный и т. и. л 
^ приведены в рекомендуемом приложении У (примеры 1,2). 

Примеры оформления чертежей плат на материалах марки ^ 
ПТ и СТ и т. п. приведены в рекомендуемом приложении^ (при- ѵ 
меры 3, 4). 

Пример оформления чертежей йлат на материалах марки / 
СТ32-І, СТ38-1 и С Т50-1>пр иведен в рекомендуемом приложении ^ 
(пример 5). чг,п. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МА1 


Днапаэон 
рабочих 
Температур, °С 


— 65 до + 1 30 


Диэлектрическая 
проницаемость, 
не более 


При частоте, 


10>о / 1 

При темпе- 
ратуре 20®Су 

/ — 

/ 

/ 

^диапазоне 

^рабочих 

температур 


— 60 до 
—60 » 

~60 +80\ 
—60 » 480 
—60 » 4-95 
—60 » 4-95 / 

—60 » 4-э/ 
—60 » 4^ 
—60 » уіоо , 

—40 »/490 

—80 /4150 


—60 » 4-150 
—60 » 4-150 


/6.65 
/ 9.50 
\ 2.85 
\4,75 
^5 
9.^ 

3,80±0,\ 

2,50±0,10^ 

2,50 

5.00 

7.00 

10,00 

2,50 

5.00 

7.00 

10,00 

2,35±0,05 


2,95—2,60 

5,45—4,75 

7,70—6,65 

11.30— 9,50 
3,25-2,85 
5^40—4,75 
7,75-6,65 

11.30- 9,50 

3,80±0,20 


-65 »+130 2,35±0,05 


2,80±0,10 

3,80±0,10 
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